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   Ｇ０６Ｋ  19/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｑ   9/16     (2006.01)
   Ｈ０１Ｑ   1/38     (2006.01)
   Ｂ０９Ｂ   5/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｂ   5/02     (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/077    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｋ  19/00    ＺＡＢＨ
   Ｈ０１Ｑ   9/16    　　　　
   Ｈ０１Ｑ   1/38    　　　　
   Ｂ０９Ｂ   5/00    　　　Ｚ
   Ｈ０４Ｂ   5/02    　　　　
   Ｇ０６Ｋ  19/00    　　　Ｋ

【手続補正書】
【提出日】平成20年10月9日(2008.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の主面と、前記第１の主面と反対側の第２の主面とを含む基板と、
　前記基板の前記第１の主面に取り付けられたＲＦＩＤアンテナと、
　前記アンテナに取り付けられた集積回路と、
　前記基板に取り付けられた第１の再パルプ化可能接着層とを備え、
　前記ＲＦＩＤアンテナがスズ、アルミニウム、パラジウム、金、またはそれらの組み合
わせから本質的になる、環境に優しい無線識別（ＲＦＩＤ）ラベル。
【請求項２】
　前記ＲＦＩＤアンテナがスズ、アルミニウム、パラジウム、金、またはそれらの組み合
わせからなる請求項１に記載の環境に優しいＲＦＩＤラベル。
【請求項３】
　前記基板が紙基板である請求項１に記載の環境に優しいＲＦＩＤラベル。
【請求項４】
　前記第１の再パルプ化可能接着層が前記ＲＦＩＤラベルを前記物体に取り付け、前記物
体がセルロースまたは木質材料を備える、請求項１に記載の環境に優しいＲＦＩＤラベル
と組み合わされた物体。
【請求項５】
　第１の主面と、前記第１の主面と反対側の第２の主面とを含む基板と、
　前記基板の前記第１の主面に取り付けられたＲＦＩＤアンテナと、
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　前記アンテナに接続された集積回路と、
　前記基板に取り付けられた第１の再パルプ化可能接着層とを備え、
　前記ＲＦＩＤアンテナが有意量の規制金属を含まない、環境に優しい無線識別（ＲＦＩ
Ｄ）ラベル。
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